
2025-2030年全球及中国人工智能芯片（AI芯片）行业发展前景展望与

投资战略规划分析报告

 

CONTENTS

 
——综述篇——
第1章：AI芯片综述/产业画像/研究说明

　　1.1 AI芯片行业综述

　　　1.1.1 AI芯片的界定

　　　　1、AI芯片的定义

　　　　2、AI芯片的特征

　　　1.1.2 AI芯片的发展

　　　1.1.3 AI芯片所处行业

　　　1.1.4 AI芯片行业监管

　　　1.1.5 AI芯片行业标准

　　1.2 AI芯片产业画像

　　　1.2.1 AI芯片产业链结构图

　　　1.2.2 AI芯片产业链全景图

　　　1.2.3 AI芯片产业区域热力

　　1.3 AI芯片研究说明

　　　1.3.1 本报告研究范围界定

　　　1.3.2 本报告专业术语说明

　　　1.3.3 本报告权威数据来源

　　　1.3.4 研究方法及统计标准

——现状篇——
第2章：全球AI芯片行业发展现状分析

　　2.1 全球AI芯片行业发展历程

　　2.2 全球AI芯片市场规模体量

　　2.3 全球AI芯片市场供需现状

　　　2.3.1 全球AI芯片市场发展现状

　　　2.3.2 全球AI芯片市场需求分析

　　　　1、算力对芯片的需求分析

　　　　2、AI服务器对芯片的需求分析

　　　2.3.3 全球AI芯片下游应用结构

　　2.4 全球AI芯片企业及竞争力

　　　2.4.1 全球AI芯片企业及其产品

　　　2.4.2 全球AI芯片市场竞争格局

　　　2.4.3 全球AI芯片市场集中度

　　　2.4.4 全球AI芯片投融资与并购

　　2.5 全球AI芯片区域发展格局及重点区域市场

　　　2.5.1 全球AI芯片区域发展格局

　　　2.5.2 重点区域AI芯片市场概况——美国

　　　　1、发展综述

　　　　2、企业规模

　　　　3、发展现状

　　　2.5.3 重点区域AI芯片市场概况——韩国

　　　　1、发展综述

　　　　2、企业规模

　　　　3、发展现状

　　　　4、趋势前景

　　　2.5.4 重点区域AI芯片市场概况——日本

　　　　1、发展综述

　　　　2、企业规模

　　　　3、发展现状

人工智能芯片（AI芯片）行业

目 录

1

https://bg.qianzhan.com/report/detail/1804201720163185.html
https://bg.qianzhan.com/report/detail/1804201720163185.html


　　　　4、趋势前景

　　　2.5.5 国外AI芯片发展经验借鉴

　　2.6 全球AI芯片市场前景预测

　　2.7 全球AI芯片发展趋势洞悉

第3章：中国AI芯片行业发展现状分析

　　3.1 中国AI芯片行业发展历程

　　3.2 中国AI芯片市场主体类型

　　　3.2.1 AI芯片市场参与者类型

　　　3.2.2 AI芯片企业入场方式

　　3.3 中国AI芯片研发经营模式

　　　3.3.1 中国AI芯片研发模式

　　　　1、企业自主研发模式

　　　　2、产学研合作模式

　　　　3、产业链协同合作模式

　　　　4、政府支持引导模式

　　　3.3.2 中国AI芯片经营模式

　　　　1、IDM模式（Integrated Device Manufacturer，集成设备制造商）

　　　　2、Fabless模式（无厂半导体设计公司）

　　　　3、Foundry模式（代工厂）

　　3.4 中国AI芯片晶圆制造/封测

　　　3.4.1 AI芯片晶圆需求特征

　　　3.4.2 AI芯片晶圆制造产能汇总

　　　3.4.3 AI芯片晶圆封测产能汇总

　　3.5 中国AI芯片企业/布局产品

　　3.6 中国AI芯片供给情况

　　　3.6.1 中国AI芯片出货量

　　　3.6.2 中国AI芯片生产情况

　　3.7 中国AI芯片需求情况

　　　3.7.1 中国AI加速服务器市场规模

　　　3.7.2 中国AI芯片销售渠道分析

　　　3.7.3 中国AI芯片市场需求特征

　　　3.7.4 中国AI芯片主要企业销量

　　　3.7.5 中国AI芯片市场价格水平

　　3.8 中国AI芯片市场规模体量

　　3.9 中国AI芯片企业盈利水平

　　3.10 中国AI芯片行业发展痛点

第4章：中国AI芯片市场竞争及投融资

　　4.1 中国AI芯片行业竞争态势

　　　4.1.1 中国AI芯片企业成功关键因素（KSF）

　　　4.1.2 中国AI芯片行业竞争者入场进程

　　4.2 中国AI芯片行业竞争强度

　　　4.2.1 中国AI芯片现有竞争者的竞争程度

　　　4.2.2 中国AI芯片潜在竞争者的进入威胁

　　4.3 中国AI芯片企业竞争格局

　　　4.3.1 中国AI芯片市场竞争梯队

　　　4.3.2 中国AI芯片企业市场排名

　　　4.3.3 中国AI芯片行业市场份额

　　4.4 中国AI芯片企业融资/IPO

　　　4.4.1 中国AI芯片企业融资渠道

　　　4.4.2 中国AI芯片企业融资事件

　　　4.4.3 中国AI芯片企业融资规模

　　　4.4.4 中国AI芯片企业IPO动态

　　　　1、中国AI芯片企业IPO情况

　　　　2、中国AI芯片行业企业上市失败情况

　　4.5 中国AI芯片企业投资/并购

　　　4.5.1 中国AI芯片行业兼并与重组事件汇总

　　　4.5.2 中国AI芯片行业兼并与重组类型及动因

　　　4.5.3 中国AI芯片行业兼并与重组趋势预判

　　4.6 AI芯片外企在华布局现状

人工智能芯片（AI芯片）行业

2



　　　4.6.1 AI芯片外企在华布局现状

　　　4.6.2 AI芯片外企在华市场份额

　　4.7 中国AI芯片国产替代现状

　　　4.7.1 中国AI芯片亟待技术突围与国产替代的产品/环节

　　　4.7.2 中国AI芯片国产化进程

　　　4.7.3 中国AI芯片细分赛道国产替代空间

第5章：中国AI芯片技术进展及供应链

　　5.1 AI芯片技术/进入壁垒

　　　5.1.1 AI芯片核心竞争力/护城河

　　　5.1.2 AI芯片进入壁垒

　　　　1、技术壁垒

　　　　2、资金壁垒

　　　　3、品牌壁垒

　　　　4、准入壁垒

　　　　4、用户协同与客户渠道壁垒

　　5.2 AI芯片人才/基础研发

　　　5.2.1 AI芯片技术研发投入

　　　5.2.2 AI芯片专利申请状况/热门技术

　　　　1、专利数量

　　　　2、热门技术

　　　　3、主要机构

　　　5.2.3 AI芯片技术研发方向/未来重点

　　5.3 AI芯片工艺/关键技术

　　　5.3.1 AI芯片技术路线全景

　　　5.3.2 AI芯片共性关键技术

　　　　1、AI芯片行业关键技术描述

　　　　　（1）GPU

　　　　　（2）FPGA

　　　　　（3）ASIC

　　　　　（4）类脑芯片

　　　　2、中国AI芯片行业关键技术发展

　　　5.3.3 AI芯片一般工艺流程

　　5.4 AI芯片设计/成本结构

　　　5.4.1 AI芯片IC设计

　　　5.4.2 AI芯片成本结构分析

　　　5.4.3 AI芯片价格传导机制

　　　5.4.4 AI芯片产业价值链图

　　5.5 AI芯片原材料

　　　5.5.1 AI芯片原材料概述

　　　5.5.2 AI芯片原材料——半导体材料

　　　　1、概述

　　　　2、市场概况

　　　　3、供应商格局

　　　5.5.3 AI芯片原材料——半导体硅片

　　　　1、概述

　　　　2、市场概况

　　　　3、供应商格局

　　　5.5.4 AI芯片原材料——光刻胶

　　　　1、概述

　　　　2、市场概况

　　　　3、供应商格局

　　　5.5.5 AI芯片原材料——CMP抛光液

　　　　1、概述

　　　　2、市场概况

　　　　3、供应商格局

　　　5.5.6 中国AI芯片原材料发展趋势

　　5.6 AI芯片关键工具

　　　5.6.1 AI芯片——IP核

　　　5.6.2 AI芯片——EDA软件

人工智能芯片（AI芯片）行业

3



　　5.7 AI芯片生产设备

　　　5.7.1 AI芯片生产设备概述

　　　5.7.2 AI芯片生产设备国产化进程

　　　5.7.3 AI芯片生产设备——半导体设备

　　　　1、半导体设备市场规模

　　　　2、中国光刻机市场分析

　　　　3、中国刻蚀设备市场分析

　　　　4、中国薄膜沉积设备市场分析

　　　　5、中国AI加速芯片核心设备发展趋势

　　5.8 配套产业布局对AI芯片行业发展的影响总结

第6章：中国AI芯片细分市场发展分析

　　6.1 AI芯片行业细分市场概况

　　　6.1.1 AI芯片产品综合对比

　　　　1、不同技术架构AI芯片对比

　　　　2、训练芯片和推断芯片对比

　　　　3、云端、边缘端和终端芯片

　　　6.1.2 AI芯片细分市场结构

　　6.2 AI芯片细分市场：CPU（底层核心算力芯片）

　　　6.2.1 CPU概述

　　　6.2.2 CPU市场概况

　　　6.2.3 CPU竞争格局

　　　6.2.4 CPU发展趋势

　　6.3 AI芯片细分市场：GPU（最常用）

　　　6.3.1 GPU加速卡概述

　　　6.3.2 GPU加速卡市场概况

　　　6.3.3 GPU加速卡竞争格局

　　　6.3.4 GPU加速卡发展趋势

　　6.4 AI芯片细分市场：FPGA（可编程）

　　　6.4.1 FPGA加速卡概述

　　　6.4.2 FPGA加速卡市场概况

　　　6.4.3 FPGA加速卡竞争格局

　　　6.4.4 FPGA加速卡发展趋势

　　6.5 AI芯片细分市场：ASIC（专用）

　　　6.5.1 ASIC加速卡概述

　　　6.5.2 ASIC加速卡市场概况

　　　6.5.3 ASIC加速卡竞争格局

　　　6.5.4 ASIC加速卡发展趋势

　　6.6 AI芯片细分市场：类脑（NPU）芯片

　　　6.6.1 类脑（NPU）芯片概述

　　　6.6.2 类脑（NPU）芯片市场概况

　　　6.6.3 类脑（NPU）芯片竞争格局

　　　6.6.4 类脑（NPU）芯片发展趋势

　　6.7 AI芯片细分市场战略地位分析

第7章：中国AI芯片细分应用市场分析

　　7.1 AI芯片应用场景及行业分布

　　7.2 AI芯片细分应用：自动驾驶

　　　7.2.1 自动驾驶领域AI芯片应用概述

　　　7.2.2 中国自动驾驶市场发展现状

　　　　1、智能汽车销量

　　　　2、智能汽车渗透率

　　　7.2.3 中国自动驾驶领域AI芯片应用情况

　　　7.2.4 中国自动驾驶领域AI芯片应用市场潜力

　　7.3 AI芯片细分应用：智慧安防

　　　7.3.1 智慧安防领域AI芯片应用概述

　　　7.3.2 中国智慧安防市场发展现状

　　　7.3.3 中国智慧安防领域AI芯片应用情况

　　　7.3.4 中国智慧安防领域AI芯片应用市场潜力

　　7.4 AI芯片细分应用：智能家居

　　　7.4.1 智能家居领域AI芯片应用概述

人工智能芯片（AI芯片）行业

4



　　　7.4.2 中国智能家居市场发展现状

　　　　1、智能家居产品结构

　　　　2、智能家居市场现状

　　　7.4.3 中国智能家居领域AI芯片应用情况

　　　　1、语音芯片应用

　　　　2、家庭安防芯片应用

　　　7.4.4 中国智能家居领域AI芯片应用市场潜力

　　7.5 AI芯片细分应用：消费电子

　　　7.5.1 消费电子领域AI芯片应用概述

　　　7.5.2 中国消费电子市场发展现状

　　　　1、消费电子市场规模

　　　　2、消费电子竞争格局

　　　7.5.3 中国消费电子领域AI芯片应用情况

　　　7.5.4 中国消费电子领域AI芯片应用市场潜力

　　7.6 AI芯片细分应用：机器人

　　　7.6.1 机器人领域AI芯片应用概述

　　　7.6.2 中国机器人市场发展现状

　　　7.6.3 中国机器人领域AI芯片应用情况

　　　7.6.4 中国机器人领域AI芯片应用市场潜力

　　7.7 中国AI芯片行业细分应用市场战略地位分析

第8章：全球及中国AI芯片企业案例解析

　　8.1 全球及中国AI芯片主要企业布局梳理

　　8.2 全球AI芯片主要企业布局案例分析

　　　8.2.1 美国英伟达公司（NVIDIA）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营状况

　　　　3、企业业务架构

　　　　4、企业人工智能芯片业务布局

　　　　5、企业AI芯片业务销售&在华布局

　　　　　（1）销售网络布局

　　　　　（2）在华布局

　　　8.2.2 美国英特尔公司（Intel）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营状况

　　　　3、企业业务架构

　　　　4、企业AI芯片业务详情介绍

　　　　5、企业AI芯片业务销售&在华布局

　　　　　（1）销售网络布局

　　　　　（2）在华布局

　　　8.2.3 美国高通公司（Qualcomm）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、经营效益分析

　　　　3、企业业务结构

　　　　4、企业AI芯片业务介绍

　　　　5、企业AI芯片业务销售&在华布局

　　8.3 中国AI芯片主要企业布局案例分析

　　　8.3.1 中科寒武纪科技股份有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业AI芯片业务科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务融资及兼并重组动态追踪

　　　　　（3）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

人工智能芯片（AI芯片）行业

5



　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.2 北京地平线机器人技术研发有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业融资及兼并重组动态追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.3 北京四维图新科技股份有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.4 深圳市海思半导体有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.5 龙芯中科技术股份有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　　（1）企业AI芯片产品类型

　　　　　（2）企业芯片产销情况

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.6 紫光展锐（上海）科技有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　　（1）企业基本信息

　　　　　（2）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构
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　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业融资及兼并重组动态追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.7 平头哥半导体有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　　（1）企业基本信息

　　　　　（2）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　　（1）企业AI芯片产品类型

　　　　　（2）企业AI芯片应用领域

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.8 深圳云天励飞技术股份有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　　（1）企业AI芯片业务布局

　　　　　（2）企业AI芯片业务销售区域布局

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.9 深圳鲲云信息科技有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业融资及兼并重组动态追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势

　　　8.3.10 北京灵汐科技有限公司

　　　　1、企业发展历程&基本信息

　　　　　（1）企业发展历程

　　　　　（2）企业基本信息

　　　　　（3）企业股权结构

　　　　2、企业业务架构&经营情况

　　　　　（1）企业整体业务架构

　　　　　（2）企业整体经营情况

　　　　3、企业AI芯片业务布局详情

　　　　4、企业AI芯片业务布局规划&新动向

　　　　　（1）企业科研投入及创新成果追踪

　　　　　（2）企业AI芯片业务相关战略布局动态追踪

　　　　5、企业AI芯片业务布局优劣势
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——展望篇——
第9章：中国AI芯片政策环境及发展潜力

　　9.1 AI芯片行业政策汇总解读

　　　9.1.1 中国AI芯片行业政策汇总

　　　9.1.2 中国AI芯片重点政策解读

　　　　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲

要》解读

　　　　2、《新一代人工智能发展规划》解读

　　　9.1.3 各省市AI芯片政策规划汇总

　　　9.1.4 AI芯片行业政策环境总结

　　9.2 AI芯片行业PEST环境分析

　　　9.2.1 AI芯片行业技术环境总结

　　　9.2.2 AI芯片行业经济环境分析

　　　　1、中国GDP及增长情况

　　　　2、中国三次产业结构

　　　　3、中国固定资产投资情况

　　　　4、中国AI芯片发展与宏观经济相关性分析

　　　9.2.3 AI芯片行业社会环境分析

　　　　1、人口规模

　　　　2、中国人口结构

　　　　　（1）年龄结构/中国人口老龄化程度

　　　　　（2）中国人口性别结构

　　　　3、中国城镇化水平变化

　　　　　（1）中国城镇化现状

　　　　　（2）中国城镇化趋势展望

　　　　4、中国居民人均可支配收入

　　　　5、中国电子信息产业增速

　　　　6、社会环境对AI芯片行业发展的影响总结

　　9.3 AI芯片行业PEST分析图

　　9.4 AI芯片行业SWOT分析图

　　9.5 AI芯片行业发展潜力评估

第10章：中国AI芯片前景预测及发展趋势

　　10.1 AI芯片行业未来关键增长点

　　　10.1.1 应用场景的不断拓展

　　　10.1.2 技术创新和制程进步

　　　10.1.3 产业协同合作加强

　　　10.1.4 政策支持力度加大

　　　10.1.5 国产替代进程加快

　　10.2 AI芯片行业发展前景预测

　　10.3 AI芯片行业发展趋势洞悉

　　　10.3.1 技术创新趋势

　　　10.3.2 细分市场趋势

　　　10.3.3 市场竞争趋势

　　　10.3.4 市场供需趋势

第11章：中国AI芯片行业投资机会及建议

　　11.1 AI芯片行业投资风险预警

　　　11.1.1 AI芯片行业投资风险预警

　　　11.1.2 AI芯片行业投资风险应对

　　11.2 AI芯片行业投资机会分析

　　　11.2.1 AI芯片产业链薄弱环节投资机会

　　　　1、半导体设备

　　　　2、半导体材料

　　　　3、先进封装技术

　　　11.2.2 AI芯片行业细分领域投资机会

　　　　1、云端应用芯片

　　　　2、边缘端应用芯片

　　　11.2.3 AI芯片行业区域市场投资机会

　　　11.2.4 AI芯片产业空白点投资机会

　　　　1、量子计算
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　　　　2、类脑计算

　　11.3 AI芯片行业投资价值评估

　　11.4 AI芯片行业投资策略建议

　　　11.4.1 关注技术研发能力强的企业

　　　11.4.2 重视产业链协同发展的投资机会

　　　11.4.3 关注国家政策支持的方向

　　　11.4.4 分散投资风险

　　11.5 AI芯片行业可持续发展建议

　　　11.5.1 技术创新方面

　　　11.5.2 人才培养方面

　　　11.5.3 产业协同方面
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